
第２回 有機/無機接合研究委員会 プログラム 
 

日時：平成 30 年 10 月 23 日（火） 13:00～16:30 
場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 912+913 会議室 （東京都中央区） 

 

時 間 題     目 講 演 者 

13:00～ 
13:10 

委員会議事 

13:10～ 
14:40 

司会   渡辺 潤（長野沖電気(株)） 

［依頼講演］ 
『自動車産業における接合技術動向』 

（45 分）

日産自動車(株) 
○樽井 大志 

『車載向け実装補強用材料の開発動向』 
（45 分）

パナソニック(株) 
○山田 泰史 

14:40～ 
15:00 

休 憩 

15:00～ 
16:30 

司会   小川 泰史（ソマール(株)） 

『未来社会に寄与する電子機器に向けた 
「何気ない電気接続・実装」の開発』

（45 分）

日本航空電子工業(株) 
○中島 伸一郎 

『自己凝集型異方導電材料』 
（45 分）

積水化学工業(株) 
○久保田 敬士 

 
 （ ）内時間は、質疑応答時間を含む 

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。 


